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	北京耐威科技股份有限公司
	关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告
	北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“耐威科技”）发行股份购买资产暨关联交易事项已于2016年6月2日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会审核通过，并于2016年7月18日收到中国证监会下发的《关于核准北京耐威科技股份有限公司向北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]1584号）。
	截至目前，本次交易已完成标的资产北京瑞通芯源半导体科技有限公司（以下简称“瑞通芯源”）100%股权的过户手续及相关工商变更登记，该标的公司已成为公司的全资子公司。
	一、本次交易的实施情况
	二、本次交易尚待实施的后续事项
	三、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
	四、备查文件



